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주주총회 소집공고

(제11기 정기)

 
1) 일시 : 2010년 3월 29일(월), 오전 10시 

2) 장소 : 서울시 강남구 대치동 944-31번지, 섬유센터 B/D 17층 대회의실 

3) 보고 사항 : 영업보고, 감사보고 

4) 제11기 정기주주총회 부의 안건    

- 제1호 의안 : 제11기(2009.1.1 ~ 2009.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여   금처

분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 80원)    

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건    

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건    

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    

- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 

 



I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

 

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회

차

개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명

고성규(출석률: 40%)

찬 반 여 부

1 2009.02.0

6

- 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 -

- 제2호 의안 : 현금배당 예정안 승인의 건 -

2 2009.03.0

4

- 제1호 의안 : 제10기 정기주주총회 소집일정 및 회의목적사항 결정의 건 -

3 2009.03.2

4

- 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 영업보고서 재승인의 건 -

4 2009.03.2

7

- 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 불참

5 2009.04.1

0

- 제1호 의안 : 타법인(칩스앤미디어) 주식 취득의 건 불참

6 2009.04.1

0

- 제1호 의안 : 자금조달을 위한 신주 발행의 건 불참

7 2009.05.1

5

- 제1호 의안 : (주)칩스앤미디어(계열회사) 유상증자 참여의 건 참석/찬성

8 2009.05.2

6

- 제1호 의안 : (주)칩스앤미디어(계열회사) 실권주 인수의 건 참석/찬성

주1) 고성규 사외이사는 2009년 3월 27일 정기주주총회에서 선임되었으며, 2009년도 3회

차 이사회까지는 참석 및 찬반여부에 해당사항이 없습니다. 

 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음. 

 

2. 사외이사 등의 보수현황

- 당사는 사외이사에 보수를 지급하지 아니하고 있습니다. 

 



II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

 

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류 거래상대방 

(회사와의 관계)

거래기간 거래금액 비율(%)

무형자산(IP도입) (주)칩스앤미디어 

(계열회사)

2009.08.11 11.0 1.49%

 

2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정

규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 

(회사와의 관계)

거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)

TELECHIPS HK LIMITED 

(계열회사)

제품판매 2009.01.01~2009.12.31 29.5 4.01

용역수수료 2009.01.01~2009.12.31 4.7 0.64

합 계 34.2 4.65

 



III. 경영참고사항

 

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

당사가 속한 팹리스 반도체산업은 반도체 제조공장(Fab : fabrication facility)을 세우고 유

지하기 위한 비용이 수조원에 이르기 때문에 제조부분을 분리하여 외부 전문업체에 아웃소

싱함으로써 설비투자 위험을 회피하고 부가가치가 높은 제품기획, 회로설계 및 마케팅에 역

량을 집중하여 능률을 극대화하려는 의도에서 출현하였습니다.  

 

최근 특정분야의 시장지배자로 성장한 일부 팹리스 반도체 회사는 Fab에 대한 통제력까지

가지게 되어 종합반도체회사와 대등한 경쟁을 할 정도로 발전하였으며, 또한 종합반도체회

사도 Fab의 규모를 줄이고 특정분야의 반도체제품개발에 집중하는 등 기업가치를 제고하기

위한 시도가 계속되고 있습니다.  

 

팹리스 반도체산업의 일반적인 특성은 다음과 같습니다. 

 

첫째, 팹리스 반도체 회사의 가장 큰 특징은 제품의 생산을 외부 전문업체에 위탁하고 자신

의 제품을 기획하고 설계하여 자신의 계획과 책임하에 판매하는 점이라고 할 수 있습니다.

팹리스 회사는 자신의 핵심역량을 제품개발과 마케팅에 집중함으로써 여타 반도체 업체보다

능률적인 기업구조를 가지고 있다는 것입니다. 

  

둘째, 막대한 자금이 소요되는 반도체 생산설비(Fab)를 보유하지 않음으로써 설비투자 위험

을 회피할 수 있다는 것입니다.  

  

셋째, 팹리스 반도체 산업은 고도의 지식집약산업으로서 핵심 설계기술을 기반으로제품 경

쟁력을 갖춘 미국, 유럽, 대만 등 반도체 선진국의 업체가 세계시장을 장악하고 있습니다.   

 
당사는 팹리스 반도체 회사로써 발신자 정보표시 칩, 디지털 미디어 프로세서, 모바일 TV 베

이스밴드 칩의 제품들과 더불어 최근에는 GPS 수신칩, 파워매니지먼트 및 오디오코덱 통합

칩 등을 개발하는 등 다양한 제품포트폴리오를 구축하고 있으며, 이들 제품이 적용되는 응용

분야 또한 각 응용 제품별로 요구되는 다양한 기능 및 솔루션의 개발을 통하여 PMP, 휴대폰,

자동차 및 홈 오디오 시장 등 다양한 응용분야로 제품을 판매하고 있습니다. 

 

또한, 최근에는 전통적인 제품의 여러 기능이 점차 통합되는 컨버젼스화가 가속화됨에 따라

서 이들 제품에 적용되는 반도체 제품 또한 다양한 반도체 제품들이 MCP, SIP 등의 복합칩

형태로 공급되거나 또는 여러 반도체들을 통합하여 모듈 및 KIT 형태로 공급하는 추세를 띄

고 있습니다.  

 

위와 같이 당사의 경우 주요제품이 다른 여타 팹리스 기업과는 달리 다양한 응용분야에 적용

되고 있다는 점, 그리고 공급되는 제품 또한 단일칩의 형태에서 점차 복합칩 또는 KIT화 되

고 있다는 점에서 당사의 비지니스에 영향을 주는 산업의 현황은 특정한 제품이나 응용분야

가 아닌 당사의 제품이 공급되는 다양한 응용분야에 대한 이해를 통해서 파악할 수 있다는



특성을 갖고 있습니다. 

 

현재 당사의 주요제품이 적용되고 있는 주요한 용용분야는 다음과 같습니다. 

 

□ PMP(Portable Multimedia Player) 및 PND(Portable Navigation Device) 

□ 휴대폰(카메라폰, 뮤직폰, 모바일 TV폰, 스마트 폰 등) 

□ 자동차용 오디오 및 홈오디오 
 

한편, 당사를 비롯한 팹리스 기업의 경우 일반적인 팹리스 산업환경에 의한 영향 보다는 주

요 제품이 적용되는 응용제품이 속한 산업 환경에 의해서 직접적인 영향을 받고 있으므로,

이후에는 당사가 제품을 적용하는 응용분야를 중심으로 사업의 개요를 기술하고자 합니다.  

 
(2) 성장성 

□ PMP(Portable Multimedia Player) 및 PND(Portable Navigation Device) 

PMP, PND 등 휴대형 기기들이 기존에 오디오, 비디오, 네비게이션 등 고유의 기능을 넘어

더욱 지능화되고 멀티미디어를 포함한 기능들을 포함한 디지털 멀티미디어 기기로 진화함으

로써 휴대폰과 함께 휴대용 디지털 컨버전스 기기를 이끌어 갈 대표적인 기기로 자리잡아 가

고 있습니다. 

 
MP3 등을 포함한 PMP 시장의 경우 모바일 TV, 다운로드 영화보기 등이 보편화되면서

Video를 지원하는 PMP가 선진국을 중심으로 점차 확대되고 있으나, 전체적인 시장은 PMP

기능들이 PND, 휴대폰 등 다른 형태의 기기들로 융합됨에 따라서 정체될 것으로 예상됩니다

. 

 



 

PND 등의 네비게이션 디바이스의 경우, GPS를 이용한 네비게이션 이외에, DMB등 Mobile

TV를 수용하는 것은 물론, 3G Cellular, M-WiMax, WiFi 등 다양한 Connetivity 기능을 탑

재하면서 점차 성장해 나아갈 것으로 예상됩니다. 

 

                                                                                       (단위 : 백만대)

　구 분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PND 33.5 42.7 44.6 48.3 52.1 55.5 57.8 

 

자료) TSR, December 2008

 
□ 휴대폰(카메라폰, 뮤직폰, 모바일 TV폰, 스마트 폰 등) 

휴대폰은 오늘날 개인화 멀티미디어 기기의 가장 대표적인 제품으로 자리잡고 있으며, 다양

한 멀티미디어 기능의 지원으로 이종 기기들의 고유영역을 허물면서 카메라폰, 뮤직폰, 모바



일 TV폰, 스마트 폰 등 표준화된 정의가 없는 다양한 컨셉으로 진화해 나가고 있습니다. 
 

한편, 휴대폰 관련 반도체 시장에서 멀티미디어 어플리케이션 프로세서는 스마트폰 등 멀티

미디어 기능의 강화로 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망되고 있습니다. 



 

□ 자동차용 오디오 및 홈오디오 

세계 차량용 반도체 시장은 2000년대 들어 연평균 10% 이상 성장하고 있으며, 시장규모도

지난 2005년 160억 달러에서 2008년 235억 달러, 2012년 257억 달러로 확대될 것으로 전

망되며, 주요 업체로는 세계 1위의 시장점유율을 가진 미국의 프리스케일을 비롯해 유럽의

인피니언과 ST마이크로, 일본의 르네사스, 유럽의 NXP필립스, 일본 NEC 등이 있습니다. 
 

                                [ 세계 차량용 반도체 시장규모 전망 ] 

                                                                                       (단위 : 억 달러, %)

구분 2005년 2006년 2008년 2012년 CAGR

세계 160 187 235 257 7.0

자료) 가트너 데이터퀘스트

 

(3) 경기변동의 특성 및 계절성 

각각의 디지털미디어 기기를 통합하는 디지털 컨버젼스 제품의 출현이 지속되면서  개별기

기 시장 성패에 지대한 영향을 미치고 있으며, PMP, PND, 휴대폰, 차량용 전장부품 등의 경

우 새로운 기술 및 기능의 채용에 따른 시장요구의 변화가 매우 빠른 속도로 전개되고 있어

이러한 변화에의 적응이 경기변동상의 영향을 최소화 하는데 매우 중요한 요인이 되고 있습

니다. 

 

한편, 디지털 컨버젼스 제품의 경우 일반적인 경기의 영향과 함께 새로운 IT제품 및 기능을

추구하는 젊은층이 가장 큰 수요기반이 되고 있는바, 젊은 세대의 구매유인이많이 발생하는

연말 및 연초에 많은 수요가 발생하고 있습니다. 이러한 특성에 따라서 제품의 수요 또한 3분

기와 4분기 중에 집중되는 계절적 특성을 보이고 있습니다. 

 

나. 회사의 현황

(1) 시장의 안정성 및 경쟁상황 

메모리 반도체 시장이 한발 앞선 미세공정 적용과 시장수요 및 업체간 공급량 조정에따른 가

격이 형성이 됨으로써, 대규모 설비투자 능력을 보유한 업체간의 과점적 경쟁체계를 형성하

고 있는데 비해서, 비메모리 반도체 시장의 경우에는 주로 신기술이나 신제품이 적용되는 초

기시장 형성단계에서는 독점적 또는 과점적 경쟁체계를 형성하게 되지만, 전방시장의 급속

한 성장과 함께 많은 기업들이 새롭게 시장에 진입하기 시작하면서 점차 경쟁시장체계를 띄

게 됩니다.  

 

특히, 반도체 산업의 경우에는 각종 첨단기술의 접목으로 기능이 점차 향상됨에도 불구하고

시간이 경과함에 따라서 가격이 오히려 하락하는, IT산업이 안고 있는 기술혁신과 가격 사이

의 역설로 인하여 끊임없이 신제품과 신기술 개발을 하여야 한다는 어려움을 갖고 있으며,

이에 더하여 팹리스 기업의 경우에는 자체 공장과 대규모 연구개발투자능력, 그리고 훨씬 더

우수한 영업망을 갖춘 종합반도체회사(IDM)에 비해 가격적인 측면에서 열세에 놓일 수 밖에

없다라는 근본적인 핸디캡마저 안고 있는 상황입니다. 



 

따라서, 팹리스 기업이 경쟁우위를 지속적으로 확보하기 위해서는 기술표준의 선점이나 핵

심 IP확보를 통해 특정분야에 기술진입장벽을 구축하거나 종합반도체회사에 비해 열세인 생

산부문의 경쟁력 확보를 위하여 파운드리(Foundry) 회사의 유기적인 협업체계를 구축하는

등의 노력이 무엇보다 필요합니다. 

 

(2) 시장점유율 추이 

당사 주요제품이 적용되는 주요한 응용시장별 시장점유율 추이는 다음과 같습니다. 

 
□ PMP(Portable Multimedia Player) 및 PND(Portable Navigation Device) 

최근 수년간 PMP용 SOC Controller 시장은 시장점유율 1위였던 미국의 Sigmatel이중국,

남미 등 Low-End 시장에서 범용화 이슈에 휘말리면서, 1위 자리를 중국의 Actions

Semiconductor에 넘겨주고 2008년 2월 Freescale에 피인수 되었으며, 전체 매출 대부분을

Apple에 의존하고 있던 미국의 Portal Player는 Apple에 대한 제품 공급을 Samsung에 빼

앗기면서 Nvidia에 피인수 되는 등 큰 변화를 겪게 되었습니다. 

 

결과적으로 이들 기업들은 차별화된 기능을 갖지 못한채 극심한 가격 경쟁에 휘말리게 됨으

로써, 보다 높은 가격경쟁력을 갖고 있는 중국, 대만 등의 팹리스 기업과 종합반도체 회사에

게 시장을 잠식당하며 경쟁력을 상실한 것으로, 당사의 경우에는 고성능의 비디오, Wireless

기술, 모바일 TV 등의 차별화된 기능을 지원하면서 이러한 범용화이슈에서 벗어나 시장점유

율을 유지해 나가고 있습니다. 

 

2008년 12월 시장 리서치 기관인 TSR이 발표한 세계 PMP Controller 시장조사자료에 근

거한 당사의 PMP시장점유율은 다음과 같습니다. 

 

                                 [ 세계 PMP Controller 시장 전망 ] 

                                                                                       (단위 : 백만대)

구분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

PMP SOC 129.3 143.5 153.5 158.0 161.2 162.8 164.0 

텔레칩스 8 7.6 - - - - -

점유율 6.2% 5.3% - - - - -

자료) TSR, December 2008

 
□ 휴대폰(카메라폰, 뮤직폰, 모바일 TV폰, 스마트 폰 등) 
당사는 휴대폰 시장에 최근에 진출한 후발주자로써, 현재 시점에서의 시장점유율은 매우 미

미한 수준으로 구체적으로 산정하기 어렵습니다. 
 
한편, 휴대폰의 멀티미디어 기능이 날로 증가함에 따라서 멀티미디어 기능을 지원하는

Application Processor 및 Media Coprocessor 채택한 휴대폰 비율이 날로 증가하고 있는



바, 시장조사기관의 통계자료를 기준으로 한 Application Processor 및 Media

Coprocessor 업체의 시장점유율은 다음과 같습니다. 
 



 
□ 자동차용 오디오 및 홈오디오 
현재 자동차용 오디오 및 홈오디오용 반도체에 대해서는 객관적인 통계자료가 존재하지 않

습니다. 다만 당사는 2007년 4월부터 국내 완성차업체에서 양산하는 주요 모델에 대해서 제

품을 공급하고 있는바, 최초 적용 이후 신규로 출시되는 모델들로 제품 적용을 계속적으로

확대함으로써, 국내 완성차업체의 자동차용 오디오용 반도체 시장에서 당사가 차지하는 점

유율은 지속적으로 증가하고 있는 것으로 추정하고 있습니다. 
 
(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 

최근 디지털 멀티미디어 제품은 동영상 기능과 오디오 기능 그리고 카메라 기능은 물론 GPS

네비게이션, 모바일 TV 등의 기능을 응용한 융합 제품으로 발전되어 가고 있으며, 이러한 발

전 방향은 소비자의 견해에 바탕을 둔 자연스러운 진화과정이 되고있습니다. 따라서 이러한

시장추세의 변화에 발 맞춘 제품개발/출시를 하는 것이 가장 중요한 경쟁요소라 할 수 있습

니다.  

 

당사 주요제품이 적용되는 주요한 응용시장별 시장 및 기술변화의 추세는 다음과 같습니다. 

 
□ PMP(Portable Multimedia Player) 및 PND(Portable Navigation Device) 

MP3 플레이어가 음악재생 본연의 기능에서 벗어나 동영상 재생은 물론, 전자사전, DMB 등

모바일 TV 기능까지 추가된 멀티미디어 기기로 변모하면서 전통적인 PMP제품과의 경계가

허물어지고 있는 추세이며, 최근에는 풀브라우징 서비스를 통한 인터넷 서비스까지 제공하

고 있어 휴대용 멀티미디어 기기의 컨버젼스를 실현하며 PC급에 준하는 제품으로 등장하고

있습니다. 

 

□ 휴대폰(카메라폰, 뮤직폰, 모바일 TV폰, 스마트 폰 등) 
최근 휴대폰은 일반 PC에서 사용되는 다양한 기능들이 추가되면서 이른바 PC급의 휴대폰을

일컫는 스마트폰으로 진화해가고 있는 추세입니다.  

 

특히, 최근 수년간 휴대폰 베이스밴드의 기능이 크게 향상됨에 따라서 오디오, 카메라, 비디

오 등 멀티미디어 기능을 베이스밴드가 직접 담당할 수 있게 됨으로써, 단순히 베이스밴드의

부수적인 멀티미디어 기능을 지원하는 Co-Processor 개념의 Application Processor는 더

이상 성장이 어려운 환경에 처하게 되었으며, 결과적으로 스마트폰과 같이 통신 기능 보다는

멀티미디어 기능이 더 중요시 되는 고성능 휴대폰기능을 지원하는 것이 매우 중요한 요인이

되고 있습니다. 

 

□ 자동차용 오디오 및 홈오디오 
자동차 전장부품 수요에 영향을 미치는 동인으로 자동차에 대한 소비자들의 선호 변화를 들

수 있는데, 그 중 핵심은 Y세대의 등장으로 새로운 세그먼트나 모델에 대한 수요가 확대되고

있는 것입니다. Y세대는 기존 기성세대와 달리 자동차의 개념을 단순한 이동수단이 아닌 재

미, 흥미 등 엔터테인먼트적인 요소가 가미된 사무 및 주거영역의 확장으로 인식하는 경향이

확산되면서 완성차 업체들은 이에 대응하기 위해 전자 및 통신기술을 통합 또는 융합시킨 자

동차 모델 수를 지속적으로 확대하고 있습니다. 

 
(4) 회사의 영업개황 

1999년 10월 설립된 이래, 당사는 2001년 세계 최초로 MP3 실시간 녹음과 재생이가능한

제품의 출시, 2003년 USB Host 기능의 내장, WMA, OGG 등의 다양한 Codec과 다양한 외



부 저장매체의 지원 기능, 2005년 세계 최초의 플래시 타입 MP3 플레이어에 대한

PlaysForSure 인증 등 시장의 제품 컨셉과 기술에 한 발 앞선 제품과 기술을 선보여 왔으며,

멀티미디어와 통신 관련 시장의 다양한 어플리케이션 제품에 필요한 핵심 Chip 및 그에 필요

한 Total Solution의 공급에 주력해 오고 있습니다. 
 

최근 IT 시장은 전통적 제품에 고유기능이 점차 통합되는 컨버젼스화와 더불어 IT시장의

3대 축으로 일컬어지는 3C(Computer, Consumer, Communication) 고유영역의 경계가 허

물어지면서 이전까지와는 전혀 다른 새로운 단계의 경쟁체제를 형성하며, 기존 적용시장에

서의 핵심적 기능의 제공 이외에도 각 영역간의 통합과 상호호환이라는 매개기능의 중요성

이 점차 부각되고 있습니다. 이에 오디오, 비디오 등 각종 컨텐츠의 디지털화와 더불어 컨텐

츠 유통체계가 기존의 오프라인에서 온라인으로 변모하면서 온라인상에 직접 연결되기 어려

운 제품군에 이들 컨텐츠를 자유롭게 이동시키기 위한 새로운 표준과 기술의 필요성이 증대

되고 있습니다. 이러한 변화는 다양한 어플리케이션에의 제품공급을 통해 각 어플리케이션

에 대한 많은 경험과 노하우를 확보하고 있음은 물론, 컨텐츠 이동을 위한 표준 및 기술의 개

발과 확산에 주력해 온 당사가 새로운 글로벌 시장판도 변화의 주역으로 부상할 수 있는 기

회를 제공하고있습니다.  
 
당사는 2009년도에 신규제품의 판매지연과 기존제품의 수요 감소에 따라서  전년 대비

17.5% 감소한 736억원의 매출액을 시현하였습니다. 또한, 이러한 매출규모의 감소에 따라

서 영업이익과 순이익 또한 각각 전년 동기 대비로 59.6% 와 43.3% 감소한 64억원과 118억

원을 달성하였습니다. 한편, 당사는 기술의 진부화와 시장 수요의변화가 매우 빠르게 진행되

는 반도체사업의 특성을 반영하기 위하여 개발비 및 기타무형자산(IP도입비용)의 상각기간

을  단축시켰으며, 이러한 상각기간의 단축에 의하여 당기 중 제조원가 및 판관비에 계상되

는 무형자산 상각비용이 35.5억원 증가하였습니다. 

 

당사는 2009년도에 Android, WinCE, Linux 등의 오픈 OS를 운용하고, Full HD(1080P)급

의 고성능 비디오와 2D/3D Graphic을 지원하는 AP(Application Processor)를출시하였으

며, 2010년도에는 신규 출시된 AP제품의 적용모델 확대 및 중국 내수시장 진출과 국내 완성

차업체의 보급형 모델로의 자동차용 오디오프로세서 적용 모델 확대 및 2010년 하반기 해외

완성차 업체로의 자동차용 오디오프로세서 공급 개시 등에 따라서 전년대비 큰 폭의 매출신

장이 가능할 것으로 전망하고 있습니다.  
 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

 
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 
- III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조바랍니다. 
 
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분

계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 
 
 - 대차대조표(재무상태표) 
                                     <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)> 



제 11 기 2009. 12. 31 현재

제 10 기 2008. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목 제 11 기 제 10 기

 자             산 　 　

 Ⅰ. 유  동    자  산  78,316,931 74,034,676

 (1) 당  좌    자  산 67,043,105 63,766,846

 (2) 재  고    자  산 11,273,826 10,267,831

 Ⅱ. 비  유  동  자  산  38,231,364 24,146,646

 (1) 투  자    자  산  9,696,307 296,836

 (2) 유  형    자  산  5,102,554 5,268,763

 (3) 무  형    자  산 11,822,251 9,223,970

 (4) 기타  비유동자산  11,610,252 9,357,078

자    산    총    계 116,548,295 98,181,322

 부             채 　 　

 Ⅰ. 유  동    부  채  11,206,976 7,849,182

 Ⅱ. 비  유  동  부  채  5,678,753 4,766,717

부    채    총    계 16,885,730 12,615,899

 자             본 　 　

 Ⅰ. 자      본      금  5,284,841 5,044,465

 Ⅱ. 자  본  잉  여  금  13,919,877 9,054,927

 Ⅲ. 자   본    조   정  -372,396 627,119

 Ⅳ. 기타포괄손익누계액  15,868 　

 Ⅴ. 이  익  잉  여  금  80,814,375 70,838,913

자    본    총    계 99,662,565 85,565,423

부 채 및 자 본 총 계 116,548,295 98,181,322

 
 
 - 손익계산서(포괄손익계산서) 
                                 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)> 



제 11 기 (2009. 01. 01 부터 2009. 12. 31 까지)

제 10 기 (2008. 01. 01 부터 2008. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목 제 11 기 제 10 기

Ⅰ  . 매      출      액 73,583,255 89,177,833

Ⅱ  . 매    출   원   가 47,182,816 54,881,096

Ⅲ  . 매  출  총  이  익 26,400,439 34,296,737

Ⅳ  . 판  매  관  리  비 20,039,350 18,542,575

Ⅴ  . 영    업   이   익 6,361,089 15,754,161

Ⅵ  . 영  업  외  수  익 5,684,875 6,506,471

Ⅶ  . 영  업  외  비  용 4,417,820 3,806,317

Ⅷ  . 법인세비용차감전순이익 7,628,144 18,454,315

Ⅸ  . 법  인  세  비  용 -4,163,282 -2,327,675

Ⅹ  . 당  기  순  이  익 11,791,426 20,781,990

 
 
 - 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안) 
                           <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서> 

제 11 기 (2009. 01. 01 부터 2009. 12. 31 까지)

제 10 기 (2008. 01. 01 부터 2008. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목 제 11 기 제 10 기

Ⅰ. 처분전 이익잉여금 80,098,874 70,305,009

    1. 전기이월이익잉여금 68,307,448 49,523,018

    2. 당  기  순  이  익 11,791,426 20,781,990

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액 　 　

합     계     　80,098,874 　70,305,009

Ⅲ. 이익잉여금 처분액 　930,111 　1,997,561



  1. 현금배당 845,555 1,815,964

  (현금배당 주당배당금(배당율) : 　 　

   10%이상 대주주  : 80원(16%) 　 　

   소액주주            : 80원(16%) 　 　

  2. 이 익 준 비 금 84,556 181,596

Ⅳ. 차기이월이익잉여금 　79,168,763 　68,307,448

※ 제 11 기 이익잉여금처분계산서 처리예정일 :  2010년 3월 29일  
※ 제 10 기 이익잉여금처분계산서 처리확정일 :  2009년 3월 27일  
 
 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 
 
                                                                                               (단위 : 원, 주, %) 

구 분 제 11 기 제 10 기 비 고

당기순이익 11,791,425,948 20,781,990,266 -

배당금 총액 845,555,280 1,815,964,200 -

발행주식수 10,569,681 10,088,930 -

주당배당금 80 180 -

배당성향 7.17% 8.74% -

시가배당율 0.62% 2.51% -

 

□ 감사의 선임

 
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계 

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인

강승룡 1965.07.16 없음 이사회

총 (  1  ) 명

 
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역 

후보자성명 주된직업 약력 당해법인과의 

최근3년간 거래내역

강승룡 K.E.Y  

종합법률사무소 

- 경북대학교 사법학과 
- 경북대학교 법과대학원 

-



변호사 - 제43회 사법고시 합격  

- 現, K.E.Y 종합법률사무소  

   변호사  

 
※ 기타 참고사항 
회사의 2009년도말 자산총액이 1천억원을 초과함에 따라 상법에 따라 상근감사를 선임하여

야 하는 바, 기존 감사인 조동환 감사가 일신상의 사유로 상근감사 업무를 수행하기 어려워

짐에 따라서 상기와 같이 상근감사를 신규 선임하고자 함. 
 

□ 이사의 선임

 
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부 

후보자성명 생년월일 사외이사 

후보자여부

최대주주와의 관계 추천인

배동호 1966.12.20 × 없음 이사회

김정민 1963.03.17 사외이사 없음 이사회

총 (  2  ) 명

 
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역 

후보자성명 주된직업 약력 당해법인과의 

최근3년간 거래내역

배동호 (주)텔레칩스  

관리본부장

- 한양대 경영학과 

- 현대캐피탈 과장 

- 現, (주)텔레칩스 관리본부장  

-

김정민 한미창업투자(주) 

부사장

- 연세대학교 요업공학과  
- University of Michigan  

   경영대학원(MBA) 

- 일신창업투자(주)  
- 우리기술투자(주)  
- 現, 한미창업투자(주) 부사장  

-

 
※ 기타 참고사항 
- 해당사항 없음. 
 

□ 이사의 보수한도 승인

 
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 



구   분 전   기 당   기

이사의 수(사외이사수) 5(1) 5(2)

보수총액 내지 최고한도액 8억원 8억원

 
※ 기타 참고사항 
- 해당사항 없음. 
 

□ 감사의 보수 한도 승인

 
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 

구   분 전   기 당   기

감사의 수 1 2

보수총액 내지 최고한도액 1억원 1억원

 
※ 기타 참고사항 
- 해당사항 없음. 
 


